MEDER electronic

BESCHREIBUNG

RMO05-4A-S-4/2 und RM05-2A2B-S-4/2 sind flache
Relaismodule mit 4 Ein-/ 2 Ausgéngen, aufgebaut
auf einer FR-4 Printplatte und umpresst mit rauem
Thermoset - Epoxy Mold. Das Relaismodul schaltet
Frequenzen von mehr als 3 GHz bei einer Anstiegs-
zeit von < 40 ps und hat eine Lebenserwartung von
mehreren Milliarden Schaltzyklen. Hochtemperatur-
Loétanschlisse erlauben eine BGA Reflow-Lottem-
peratur bis Hoch auf 220 °C.

MERKMALE

* FR-4/Thermoset umpresstes Bauteil
» Das SMD Design mit Létkugeln garantiert ein si-
cheres
Kontaktieren aller Anschlussflachen
» Kurze Singalwege speziell fur HF
* < 40 ps Anstiegszeit zum Schalten schneller Impulse
« Standard mit BGA (Ball Grid Array = Lotkugeln)
* Flache Bauform
* Interne magnetische Abschirmung
* Vergoldete interne Verbindungen fiir hohe
Signalleiteigenschaften
« Typische Isolationsfestigkeit von 10 Ohm
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RM Serie

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 2 Ausgange

ANWENDUNGEN

* Test- und Messgerate
* Telekommunikation
» Hochfrequenzanwendungen

ABMESSUNGEN

Alle Abmessungen in mm [Inch]
Nichtspezifizierte Tolleranzen +/-0.1
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RM Serie MEDER electronic

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 2 Ausgange

PAD LAYOUT (Top view) PAD BEZEICHNUNG (Top view)

GRID SPACING IS 1.8mm ON CENTER
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BESTELLINFORMATIONEN
_ ) R Bestellbeispiel:
Serie sp':l?\::n g K?::;‘kt Lotkugeln Eingang Ausgang
RM - 05- aA S- 4 2 RMO05 - 4A-S-4/2

05 ist die Nennspannung

4A ist die Kontaktform

S bezeichnet die Lotkugeln
4/2 steht fur 4 Ein- / 2 Ausgange
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MEDER electronic RM Serie

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 2 Ausgidnge

SPULENDATEN
Spulen- Spulen- Anzugs- Abfall- Nenn-
iontakt Kontakitvp spannung widerstand spannung spannung leistung
Alle Daten vDe 0 VDC vDC mw
bei 20 °C * Min. Max. Min. Typ. Max. Max. Min. Typ.
4A
5 75 166.5 185 203.5 3.75 0.5 135
2A2B 80
* Die Anzugs - Abfallspannung und Spulenwiderstand @ndern sich mit 0,4 % / °C.
RELAISDATEN
Relaismoduldaten Min. Typ Max. Einheit
Dampfung Eingang / Ausgang TBD dB
Voltage standing Wave .
RatiogVSWR ing Wav Eingang / Ausgang TBD
Isolation Eingang / Ausgang TBD dB
. Potenzial wechsel
Schaltzeit Eingang / Ausgang TBD psec
Impedanz Eingang / Ausgang TBD Q
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RM Serie MEDER electronic

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 2 Ausgange
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RELAISDATEN
Alle Daten bei 20° C Kontaktform | Form Aldry
Kontaktdaten Bedingungen Min. | Typ. | Max. | Ein.
Kombinationen von Schaltspannung
Schaltleistung und Schaltstrom diirfen die angegebene 10 w
Schaltleistung nicht tibersteigen

Schaltspannung 180 \Y
Schaltstrom 0.3 A
Transportstrom 0.5 A
Kontaktwiderstand statisch Gemessen mit nominaler Spannung 200 mQ
Isolationswiderstand RH 45% 10" Q
Durchbruchspannung 250 VDC
Schaltzeit inkl. Prellen Gemessen mit nominaler Spannung 0.6 ms
Abfallzeit 0.05 ms
Kapazitat (@ 10 kHz) 0.1 pF

Lebensdauer
Schaltspannung 5V & 10 mA | DC <10 pF Streukapazitat 1000 C;/((:)Ils

Allgemeine Daten

Isolationswiderstand Spule - Kontakt 10" Q
Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt 1.5 kvDC
Schockfestigkeit 1/2 Sinuswelle Dauer fir 11 ms 50 g
Vibrationsfestigkeit 10 - 2000 Hz 10 g
Arbeitstemperatur 10 °C/ Minute max. zulassig -40 85 °C
Lagertemperatur 10 °C/ Minute max. zuléassig -55 125 °C
Léttemperatur JEDEC Norm JESD22-A113A 190 220 °C
Waschfahigkeit fluxdicht

Printmaterial /
Umpresswerkstoff

BGA Lotkontaktanschlisse

FR4, Thermoset Moding Verbindung

Sn63/Pb37, 0.65 mm Durchmesser




MEDER electronic RM Serie
RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 4 Ausgange

BESCHREIBUNG

RMO05-4A-S-4/4 und RM05-2A2B-S-4/4 sind flache
Relaismodule mit 4 Ein-/ 4 Ausgéngen, aufgebaut
auf einer FR-4 Printplatte und umpresst mit rauem
Thermoset - Epoxy Mold. Das Relaismodul schaltet
Frequenzen von mehr als 3 GHz bei einer Anstiegs-
zeit von < 40 ps und hat eine Lebenserwartung von
mehreren Milliarden Schaltzyklen. Hochtemperatur-
Létanschlisse erlauben eine BGA Reflow-Lottem-
peratur bis Hoch auf 220 °C.

ANWENDUNGEN

MERKMALE « Test- und Messgeréte

» Telekommunikation

. * Hochfrequenzanwendungen
* FR-4/Thermoset umpresstes Bauteil

» Das SMD Design mit Lotkugeln garantiert ein si-
cheres
Kontaktieren aller Anschlussflachen
* Kurze Singalwege speziell fur HF
* < 40 ps Anstiegszeit zum Schalten schneller Impulse
« Standard mit BGA (Ball Grid Array = Létkugeln)
* Flache Bauform
* Interne magnetische Abschirmung
* Vergoldete interne Verbindungen fir hohe
Signalleiteigenschaften
« Typische Isolationsfestigkeit von 10 Ohm
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RM Serie MEDER electronic

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 4 Ausgange

PAD LAYOUT (Top view) PAD BEZEICHNUNG (Top view)

GRID SPACING IS 1.8mm ON CENTER \ |
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SCHEMA (Top view)
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BESTELLINFORMATIONEN

Bestellbeispiel:

. N - Kontakt- .. .
Serie spa?lrrll?xng cf’gram Lotkugeln Eingang Ausgang
RMO5 - 4A-S-4/4
RM- 05- 4A S 4/ 4

05 ist die Nennspannung

4A ist die Kontaktform

S bezeichnet die Lotkugeln

4/4 steht fur 4 Ein- / 4 Ausgange
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MEDER electronic RM Serie

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 4 Ausgange

Kontakt Kontakttyp Spannung- §pulen- Anzugs- Abfall- ) Ne‘nn-
spannung widerstand F Ing K Ing 9
Alle Daten vDC Q VDC vDC mw
bei 20 °C * Min. Max. Min. Typ. Max. Max. Min. Typ.
4A
80 166.5 185 203.5 3.75 0.5 135
2A2B
* Die Anzugs - Abfallspannung und Spulenwiderstand andern sich mit 0,4 % / °C.

RELAISDATEN
Relaismoduldaten Min. Typ Max. Einheit
Dampfung Eingang / Ausgang TBD dB
Voltage standing Wave Eingang / Ausgang TBD
Ratio VSWR
Isolation Eingang / Ausgang TBD dB
Schaltzeit Potenzial wechsel TBD psec
Eingang / Ausgang
Impedanz Eingang / Ausgang TBD Q
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RM Serie MEDER electronic

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 4 Ausgange
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RELAISDATEN
cromnt? 2| omtake S0
Kontaktdaten Bedingungen Min. | Typ. | Max. | Ein.
Kombinationen von Schaltspannung
Schaltleistung und Schaltstrom diirfen die angegebene 10 w
Schaltleistung nicht tibersteigen

Schaltspannung 180 \%
Schaltstrom 0.3 A
Transportstrom 0.5 A
Kontaktwiderstand statisch Gemessen mit nominaler Spannung 200 mQ
Isolationswiderstand RH 45% 10" Q
Durchbruchspannung 250 VvDC
Schaltzeit inkl. Prellen Gemessen mit nominaler Spannung 0.6 ms
Abfallzeit 0.05 ms
Kapazitat (@ 10 kHz) 0.1 pF

Lebensdauer
Schaltspannung 5V & 10 mA | DC <10 pF Streukapazitat 1000 C;/((:)Ils

Allgemeine Daten

Isolationswiderstand Spule - Kontakt 10" Q
Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt 1.5 kvDC
Schockfestigkeit 1/2 Sinuswelle Dauer fir 11 ms 50 g
Vibrationsfestigkeit 10 - 2000 Hz 10 g
Arbeitstemperatur 10 °C/ Minute max. zulassig -40 85 °C
Lagertemperatur 10 °C/ Minute max. zulassig -55 125
Léttemperatur JEDEC Norm JESD22-A113A 190 220 °C
Waschfahigkeit fluxdicht

Printmaterial /
Umpresswerkstoff

BGA Lotkontaktanschlisse

FR4, Thermoset Moding Verbindung

Sn63/Pb37, 0.65 mm Durchmesser




MEDER electronic RM Serie

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 1 Ausgang

BESCHREIBUNG

Das RMO05-6AS-4/1 ist ein flaches Relaismodul
mit 4 Ein-/ 1 Ausgangen, aufgebaut auf einer FR-4
Printplatte und umpresst mit Thermoset - Epoxy
Mold. Das Relaismodul schaltet Frequenzen von
mehr als 3 GHz bei einer Anstiegszeit von < 40 ps
und hat eine Lebenserwartung von mehreren Milliar-
den Schaltzyklen. Hochtemperatur - Létanschliisse
erlauben eine BGA Reflow - Léttemperatur bis Hoch

auf 220 °C. MERKMALE

* FR-4/Thermoset umpresstes Bauteil
» Das SMD Design mit Létkugeln garantiert ein si-
cheres Kontaktieren aller Anschlussflachen
ANWENDUNGEN « Kurze Singalwege speziell fiir HF
» <40 ps Anstiegszeit zum Schalten schneller Impulse
- Standard mit BGA (Ball Grid Array = Lotkugeln)
* Flache Bauform
« Interne magnetische Abschirmung
« Vergoldete interne Verbindungen fir hohe Signal-
leiteigenschaften
« Typische Isolationsfestigkeit von 10'* Ohm

* Test- und Messgerate
* Telekommunikation
» Hochfrequenzanwendungen

ABMESSUNGEN HOHE NACH REFLOWLOTEN

Alle Abmessungen in mm [Inch]
Nichtspezifizierte Tolleranzen +/-0.1
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RM Serie MEDER electronic

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 1 Ausgang

PAD LAYOUT (Top view) PAD BEZE'CHNUNG(Top view)
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BESTELLINFORMATIONEN
Bestellbeispiel:
Serie Nenn- Kontakt- Lotkugeln Eingang Ausgang
spannung form
RMO5 - 6AS - 4/1
RM- 05- 6A S 4/ 1
05 ist die Nennspannung
6A ist die Kontaktform
S bezeichnet die Lotkugeln
4/1 steht fur 4 Ein- / 1 Ausgange
www.meder.com
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MEDER electronic RM Serie

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 1 Ausgang

SPULENDATEN
Kontakt Kontakttyp Spannung- _Spulen- Anzugs- Abfall- ) rfe‘nn-
spannung widerstand ing p ing g
Alle Daten vDC Q VDC vDC mw
bei 20 °C * Min. | Max. | Min. | Typ. | Max Max Min. Typ.
6A 80 5 7.5 166.5 185 203.5 3.75 0.5 135
* Die Anzugs - Abfallspannung und Spulenwiderstand &ndern sich mit 0,4 % / °C.

Relaismoduldaten Min. Typ Max. Einheit
Dampfung DC bis 3GHz Eingang / Ausgang <3 dB
Voltage standing Wave DC bis 3GHz Eingang / Ausgang
Ratio VSWR
Isolation DC bis 3GHz Eingang / Ausgang -20 -30 dB
Schaltzeit Potenzial wechsel 100 psec

Eingang / Ausgang
Impedanz DC bis 3GHz Eingang / Ausgang 30 Q
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RM Serie MEDER electronic

RF Reed Relaismodul
4 Ein-/ 1 Ausgang
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RELAISDATEN
comant? 2| omtake S0
Kontaktdaten Bedingungen Min. | Typ. | Max. | Ein.
Kombinationen von Schaltspannung
Schaltleistung und Schaltstrom diirfen die angegebene 10 w
Schaltleistung nicht tibersteigen

Schaltspannung DC oder peak AC 180 \Y
Schaltstrom DC oder peak AC 0.3 A
Transportstrom DC oder peak AC 0.5 A
Kontaktwiderstand statisch Gemessen mit nominaler Spannung 200 mQ
Isolationswiderstand Egﬁ{ a?(ftf?rga;u:é%n_taskéhirm 10 Q
Durchbruchspannung Egﬁ{ a?(ftf?rge;uﬁcr)‘n_taékéhirm 250 vDC
Schaltzeit inkl. Prellen 100% Ubererregung 0.6 ms
Abfallzeit Ohne Funkenléschung 0.05 ms
Kapazitat Egr?traiftf?nse;u:é%n-t aSk(Ehirm 0.1 PR

Lebensdauer
Schaltspannung 5V & 10 mA | DC <10 pF Streukapazitat 1000 C;cc:)lls

Allgemeine Daten

Isolationswiderstand Spule - Kontakt 10" Q
Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt 1.5 kvDC
Schockfestigkeit 1/2 Sinuswelle Dauer fir 11 ms 50 g
Vibrationsfestigkeit 10 - 2000 Hz 10 g
Arbeitstemperatur 10 °C/ Minute max. zuléssig -40 85 °C
Lagertemperatur 10 °C/ Minute max. zulassig -65 125
Léttemperatur JEDEC Norm JESD22-A113A 190 220 °C
Ell-':'?;:gitsev;igr!klstoff FR4, Thermoset Moding Verbindung
BGA Lotkontaktanschlisse Sn63/Pb37, 0.65 mm Durchmesser




MEDER electronic RM Serie

Reed Relaismodul
RMO05-8A

BESCHREIBUNG

Das RM05-8A ist ein komplettes Relaismodul mit einem
seriellen digitalen 8 Bit Eingang zur Ansteuerung und
einer zweifachen Ausgangsmatrix mit je 4 zu 1 Kanalen.
Die Dateneingabe der zu schaltenden Kontakte erfolgt
seriell Uber den Eingang 8. Bei jedem positiven Impuls
am Eingang 4 wird der angelegte Datenwert ibernommen
und gleichzeitig, die bereits im internen Schieberegister
befindlichen Daten, um eine Stufe weitergeschoben. Am
Anschluss 2 kénnen die Daten, 9 Takte verschoben, zur
Steuerung weiterer Module wieder entnommen werden.

Nach erfolgter Programmierung werden die im Schiebe- MERKMALE

register gespeicherten Daten mit einem positiven Impuls

am Eingang 5 in die Ausgangstreiber ibernommen und - Unlimitierte Erhdhung der Speicherkapazitét von
somit die gewlinschten Kontakt geschaltet. Input - Signal - bits, durch Zusammenschaltung

einzelner Module
» Spart Bauraum dank groRerer Packungsdichte
» Spart zusatzliche externe Ansteuerelektronik
ANWENDUNGEN * Bestlickungszeit wird verkirzt (8 in 1)
» Reduzierte Anzahl von Datenleitungen durch serielle

Ansteuerun
» Test- und Messgerate uerung

« Telekommunikation

ABMESSUNGEN PAD LAYOUT
Alle Abmessungen in mm [Inch] Nichtspezi- ©
fizierte Tolleranzen +/-0.1 mm 3
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RM Serie MEDER electronic

Reed Relaismodul

RMO05-8A
SCHEMA
vCce com2
POSITIV SUPPLY 6 9 10
VOLTAGE | [ |
« - o
o w 12
SERIAL OUT 2 ||.I_J 5 1 QB
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o[ 2 2N YE ] Dee
SERIALIN = = w ~14 op
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sHiFT Reaister () OC G »w 35
CLEAR IN 16
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SHIFT REGISTER 4 L—L é 17
CLOCK IN I E N QG
7] & N | 18 oy
7 5|
GND 1
STORAGE REGISTER
OUTPUT ENABLE 3 CLOCKIN comt
INPUT
RELAISMODUL SPULENDATEN
Relaismoduldaten Min. Typ Max. Einheit
Stromaufnahme pro ; q
geschaltetem Kontakt bis 5V Betriebsspannung 9 10 11 mA
Nennspannung 4.75 5.0 5.25 VvDC
Nennleistung pro ] .
geschaltetem Kontakt bis 5V Betriebsspannung 50 mW
Isolationswiderstand
Spule - Kontakt 10" Q
Isolationsspannung
Spule - Kontakt £ kvbc

www.meder.com

196



MEDER electronic RM Serie

Reed Relaismodul

RELAISDATEN
Alle Daten bei 20 °C Kontaltform | Form Al oy
Kontaktdaten Bedingungen Min. | Typ. | Max. | Ein.
Kombinationen von Schaltspannung
Schaltleistung und Schaltstrom diirfen die angegebene 10 W
Schaltleistung nicht Ubersteigen

Schaltspannung DC oder peak AC 125 \%
Schaltstrom DC oder peak AC 1.0 A
Transportstrom DC oder peak AC 15 A
Kontaktwiderstand statisch Gemessen mit nominaler Spannung 100 mQ
Isolationswiderstand RH 45% 10 Q
Durchbruchspannung 200 VvDC
Schaltzeit inkl. Prellen Gemessen mit nominaler Spannung 0.4 ms
Abfallzeit Ohne Spulenerregung 0.1 ms
Kapazitat (@ 10 kHz) Uber offenen Kontakt 0.3 pF

Lebensdauer
Schaltspannung 5V & 10 mA | DC <10 pF Streukapazitat 1000 C;((;)Iees

Allgemeine Daten

Isolationswiderstand Spule - Kontakt 10" Q
Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt 1.5 kvDC
Schockfestigkeit 1/2 Sinuswelle Dauer fiir 11 ms 50 g
Vibrationsfestigkeit 10 - 2000 Hz 30 g
Arbeitstemperatur 10 °C/ Minute max. zuléssig -20 40 °C
Lagertemperatur 10 °C/ Minute max. zuléssig -35 95
Lottemperatur JEDEC Norm JESD22-A113A 260 °C
Waschfahigkeit fluxdicht

Printmaterial /
Umpresswerkstoff

BGA Létkontaktanschlisse

Material der Anschlusspins

FR4, Thermoset Moding Verbindung

Sn63/Pb37, 0.65 mm Durchmesser

FeNi/ CuSn

RMO05-8A

www.meder.com

197



